
第二部分

验收意见





铜陵市宇研电子有限公司光刻及封装测试生产线项目（一期）（重新

报批）（阶段性）竣工环保验收意见

2026年 8月 13日，铜陵市宇研电子有限公司根据《光刻及封装测试生产线项目（一

期）（重新报批）环境影响报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格

依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告

和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

铜陵市宇研电子有限公司位于安徽省铜陵市铜官区狮子山国家高新区电子信息材料

产业园南区 2#厂房 4层，建设光刻及封装测试生产线项目（一期）（重新报批），厂房中心

经纬度为：东经 E117°54′18.881″，北纬 N30°55′24.775″。总建筑面积约 3016.28m2。

环评设计建设内容：建设 3条生产线（1条封装模组生产线，2条电子元器件生产线），

设置光刻机、显影机、涂布机、马弗炉、测试电脑、隧道焊接炉、热压机、UV固化机、点

胶机、固晶机、键合机、封装机、烘箱等生产设备及相关辅助设备，无实验室研发内容。

项目建成后可年产 200 万个封装模组、400 万个电子元器件。

因实际生产需求，本项目现阶段只建设 1条封装模组生产线部分设备（1台固晶机、1

台键合机、1台封装机），现阶段产能为年产 50 万个封装模组。

项目于 2026年 1月开工建设，2026年 4月开始调试。本次为阶段性验收。

（二）建设过程及环保审批情况

铜陵市宇研电子有限公司于 2025年 12月完成《光刻及封装测试生产线项目（一期）

（重新报批）环境影响报告表》。2025年 12月 5日取得铜陵狮子山高新技术产业开发区

管理委员会《关于光刻及封装测试生产线项目（一期）（重新报批）环境影响报告表审批

意见的函》（狮环函【2025】21号）。于 2025年 12月 5日完成排污许可登记变更（许可

证编号：91340705MAECU258XB001Y）。

（三）投资情况

项目总投资 3000万元，其中环保投资 31.5万元，占总投资 1.05%。

（四）验收范围

本次为光刻及封装测试生产线项目（一期）（重新报批）（阶段性）验收，验收范围为

年产 50 万个封装模组。



表 2-5 项目变动情况自查表

重大变动清单内容 项目实际情况
是否属于重大变

动

性质 1.建设项目开发、使用功能发生变化的
项目为阶段性验收，现阶段产能为年产 50万个

封装模组，建设项目开发、使用功能未发生变化
否

规模

2.生产、处置或储存能力增大 30%及以上的
项目现为阶段性验收，生产、处置或储存能力未

增大 30%及以上
否

3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加

的
不产生废水第一类污染物 否

4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，

导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置

或储存能力增大，导致污染物排放量增加 10%及以上的

本项目位于环境空气质量不达标区，生产、处置

或储存能力均未增加，废气、废水排放量污染物

未增加

否

地点
5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境

防护距离范围变化且新增敏感点的

本项目位于安徽省铜陵市铜官区狮子山国家高

新区电子信息材料产业园南区 2#厂房 4层，未重

新选址

否

生产工艺

6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、

主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染

物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区

的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放

量增加的；（4）其他污染物排放量增加 10%及以上的

项目为阶段性验收，现阶段产能为年产 50万个

封装模组，点胶、固化、焊接废气不在本次验收

范围内。

产品品种或生产工艺、主要原辅材料、燃料均未

新增加

否

7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量

增加 10%及以上的
本项目物料运输、装卸、贮存方式不变 否

环境保护措

施

8.废气、废水污染防治措施变化，导致第 6条中所列情形之一（废

气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）

或大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的

不产生纯水制备浓水，废气、废水污染防治措施

未变化
否

9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接

排放口位置变化，导致不利环境影响加重的

生活污水依托电子信息材料产业园南区现有化

粪池预处理，显影漂洗废水直接排入市政管网，

不外排，未新增废水直接排放口

否

10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；

主要排放口排气筒高度降低 10%及以上的
废气排放口为一般废气排放口 否

11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重

的
本项目噪声、土壤或地下水污染防治措施不变 否



12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处

置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物

自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的

危险废物委托有资质单位处置，一般工业固体废

物外售处置，生活垃圾委托环卫部门清运
否

13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化

或降低的
环评批复未要求建设事故池 否

根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688 号），建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环

境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为“重大

变动”。对照“环办环评函〔2020〕688 号”，本项目无重大变动。



三、环境保护设施建设情况

1、废气

本项目废气主要是涂布、封装、擦拭和烘干工序产生的废气。

涂布、封装工序均在各产气设备上接集气罩收集废气，擦拭在擦拭工作台进

行，在擦拭工作台上方设置集气罩收集废气，烘干在半封闭的隧道炉、烘箱内完

成，在设备上方引管道收集废气，经收集后的废气汇总至废气收集总管，通过布

袋除尘器+两级活性炭吸附处理后，由 20米高排气筒 DA001排放。

2、废水

本项目废水主要是生活污水、显影漂洗废水。

项目实行雨、污分流制，雨水接入市政雨水管网。生活污水依托电子信息材

料产业园南区现有化粪池预处理，显影漂洗废水直接排入市政管网，纳管铜陵狮

子山高新区污水处理厂集中处理，尾水最终排入顺安河。

3、噪声

本项目噪声主要来自生产车间主要设备运行引起的机械性噪声。

企业采取如下降噪措施：①选用低噪声、质量好的设备，主要高噪声设备均

安装减振垫；②生产设备均设置在封闭厂房内，合理布局。

4、固体废物

本项目产生的固体废物分为一般固废、危险废物和生活垃圾。一般固废包含

模封边角料、废包装材料、不合格品、除尘器收集粉尘；危险废物为废润滑油、

废油桶、废包装桶/袋、废活性炭、废显影液。

模封边角料、废包装材料、除尘器收集粉尘与不合格品外售物资公司；废润

滑油、废油桶、废包装桶/袋、废活性炭、废显影液暂存在危废暂存间内，面积

10m2，定期交由有资质单位处置；生活垃圾定期由环卫部门统一清运。

四、环境保护设施调试效果

（一）废气监测结果：

无组织废气：在竣工验收监测期间，厂界非甲烷总烃、总悬浮颗粒物时均值

小于标准限值，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排

放限值要求，厂区内非甲烷总烃小于标准限值，满足《固定源挥发性有机物综合

排放标准 第五部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024）中表 3限值要求。



有组织废气：在竣工验收监测期间，废气排口污染物最大排放浓度、排放速

率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2限值要求、《固定源

挥发性有机物综合排放标准 第五部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024）中表 1

限值要求。

（二）废水监测结果：

在竣工验收监测期间，排放口废水中 pH值在限值范围以内，其他各监测因

子排放浓度均低于限值要求，满足狮子山高新区污水处理厂接管要求和《电子工

业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表 1半导体器件行业间接排放标准限

值。2026.06.04单位产品基准排水量为 1.225m3/千块产品，2026.06.04单位产品

基准排水量为 1.195m3/千块产品，满足《电子工业水污染物排放标准》

（GB39731-2020）标准限值要求。

（三）厂界噪声监测结果：

在竣工验收监测期间，项目区东、南、西、北厂界昼间噪声监测结果满足《工

业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3类标准限值要求。

五、验收结论

综上所述，本次验收监测工况稳定。项目执行了环境影响评价和“三同时”

制度，环境保护手续齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设

了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，废气、废水、噪声等主要

污染物达标排放，同意该项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

企业进一步加强环境管理，制定并落实营运期环境监测计划，确保污染治理

设施正常运转，污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收人员信息见铜陵市宇研电子有限公司光刻及封装测试生产线项目（一

期）（重新报批）竣工环境保护验收会签到表。

铜陵市宇研电子有限公司

2026年 9月 18日
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